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京銀 私募債「未来にエール」～次世代を担うこどもたちへ～ 
の受託について 

  京都銀行（頭取 土井 伸宏）は、京銀私募債「未来にエール」～次世代を担うこどもたちへ～ を

平成３０年４月に４件受託しましたのでお知らせいたします。 

 京銀私募債「未来にエール」～次世代を担うこどもたちへ～では、当行が私募債発行企業から

受け取る手数料の一部で図書や備品等を購入し、発行企業が指定する学校へ寄贈いたします。 

発行企業と当行はＣＳＲの取り組みのひとつとして“こどもたち”の成長を支援し、地域を担う

人材を育成することにより、将来にわたって活力ある地域社会の実現を目指してまいります。 

記

発行企業の概要 ＜五十音順・敬称略＞ 

発行企業 株式会社 エイジェーインターブリッジ 

所 在 地 京都市下京区烏丸通五条下る大坂町 

代 表 者 新木 弘明 

事業内容 宿泊施設企画・運営 

発行金額 １億円 

期    間 ５年 

贈 呈 先 学校法人 京都インターナショナルスクール  

 

発行企業 株式会社 きぃすとん 

所 在 地 京都府長岡京市金ヶ原寿先 

代 表 者 中谷 登代治 

事業内容 ロープアクセス技術を使った調査・点検 

発行金額 ５０百万円 

期    間 ５年 

贈 呈 先 京都府立 西乙訓高等学校 
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発行企業 三共スチール株式会社 

所 在 地 大阪市西区靱本町 

代 表 者 関口 陽司 

事業内容 鉄鋼卸売業 

発行金額 ５０百万円 

期    間 ３年 

贈 呈 先 京都産業大学 

 

発行企業 丸池藤井株式会社 

所 在 地 京都市中京区室町通蛸薬師下る山伏山町 

代 表 者 藤井 博孝 

事業内容 繊維総合卸 

発行金額 １億円 

期    間 ５年 

贈 呈 先 同志社大学 

以   上 


